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nRF52805
专为小型双层PCB板设计优化的 

WLCSP封装蓝牙5.2 SoC 

 

概述 

nRF52805系统级芯片(SoC)是业界领先的nRF52®系列的第7款产品。

它为本已丰富的无线SoC产品线增加了一款专为小型双层PCB板设

计优化的WLCSP封装，非常适合成本受限的应用。它是信标、一

次性医疗设备、传感器、触控笔和演示笔等应用的完美选择。它

也可以用作网络处理器，允许其他MCU利用它的连接功能。 
 

nRF52系列是打造产品组合的真正理想平台；通用的硬件和软件架

构带来了优秀的软件可移植性，提高了软件的可重用性，并降低

了上市时间和开发成本。 
 

nRF52805采用Arm®Cortex®-M4处理器，时钟频率为64 MHz (144 

CoreMark)，并有着出色的效率(65 CoreMark/mA)。它有192 KB 

Flash和24 KB RAM，集成了一系列模拟和数字接口，如2通道12位

ADC、SPI、UART、TWI和QDEC。在保留24 KB RAM数据并运行

RTC的情况下，SoC在系统关闭(System OFF)和系统开启(System 

ON)情况下的电流分别为0.3 μA和1.1 μA。 
 

nRF52805是一款蓝牙5.2 SoC，支持低功耗蓝牙和2.4 GHz私有协

议。支持蓝牙2 Mbps高吞吐率，传输数据更快、更高效；蓝牙信

道选择算法#2 (CSA #2)，改善了共存并降低了干扰。它还支持2.4 

GHz私有协议。无线信号具有高达4 dBm 发射功率和-97 dBm灵

敏度(1 Mbps低功耗蓝牙)。发射(0 dBm)或者接收时仅需4.6 mA电

流。 

 
 
 
 
 

硬件功能对比
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蓝牙5.2 X X X X X X X X 

蓝牙测向 
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蓝牙2 Mbps X X X X X X X X 
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主要特性 
 64 MHz Arm Cortex-M4 
 192 KB Flash + 24 KB RAM 
 低功耗蓝牙 

• 蓝牙5.2 

• 2 Mbps高吞吐量 

• 信道选择算法#2 

 2.4 GHz私有协议支持 

 超低功率2.4 GHz多协议无线电 

• +4 dBm 发射功率 

• -97 dBm 接收灵敏度 

• 7 mA @ 发射(4 dBm) 

• 4.6 mA @ 发射(0 dBm) 

• 4.6 mA @ 接收(1 Mbps) 

• 带单端输出的集成巴伦 

 SPI、TWI、UART、QDEC 

 2通道12位ADC 

 集成DC-DC稳压器 

 0.3 µA电流，System OFF模式 

 1.1 µA电流，System ON模式，保留24 KB 

RAM数据并且RTC运行 

 专为小型双层PCB板设计优化 

• 2.48x2.46 mm WLCSP封装 

• 成本显著低于四层PCB设计 

• 仅10个外部无源器件 

• 提供9.5x8.8 mm参考版图设计，开放所有

10个GPIO 

 
 

应用 
 信标 

 一次性医疗器械 

 简单的网络处理器 

 传感器 

 手写笔和演示笔 
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专为小型双层PCB设计优化的WLCSP封装
 

nRF52805采用我们最小的2.48x2.46 mm WLCSP封装，专为双层

PCB板设计优化。这使得设计更紧凑、成本更低。通常设计方面需

要权衡，因为紧凑型设计通常需要四层PCB，而这又带来明显更高

的成本。我们提供9.5x8.8 mm的参考布局设计，所有10个GPIO均

可使用，只需要10个外部无源器件(包括两个晶体负载电容)。  
 

即刻入手
 

SoftDevice S112和SoftDevice S113支持nRF52805。S112和S113是内存

优化的仅支持外设角色的低功耗蓝牙协议栈，支持最多4个外设再

加1个广播的并发能力。他们满足蓝牙5.1，并支持高吞吐率2 Mbps

和CSA #2蓝牙功能。 
 

nRF52 DK是推荐的开发工具包，它可以进行nRF52805器件仿真，

并且可以作为转移至定制电路板进行开发之前的练手工具。可查阅

nRF5 SDK开发nRF52805的用户指南。 
 

nRF52805 SoC现在已经在量产，采用2.48x2.46 WLCSP28封装，带

有10 个GPIO。 
 
欲了解更多信息，请访问: 

规格 
 

内核 
CPU 

存储空间 

性能 

效率 

 
64 MHz Arm Cortex-M4 

192 KB Flash + 24 KB RAM
 

144 CoreMark
 

65 CoreMark/mA

 

无线协议支持 低功耗蓝牙/2.4 GHz私有协议 

无线数据速率 低功耗蓝牙:    2 Mbps/1 Mbps 

2.4 GHz私有:  2 Mbps/1 Mbps 

发射功率 可编程，+4至-20 dBm，步进值4 dB 

接收灵敏度 低功耗蓝牙:     -97 dBm @ 1 Mbps 

射频电流DC/DC 
@ 3 V 

7.0 mA @ +4 dBm 发射功率 

4.6 mA @ 0 dBm 发射功率 

4.6 mA @ 1Mbps 接收状态 

振荡器 64 MHz时钟来自32 MHz外部晶振或者内部RC 

32kHz时钟来自晶振、内部RC或者合成时钟  

系统功耗 
DC/DC @ 3 V 

0.3 µA System OFF模式 

0.6 µA System ON模式 

1.1 µA System ON模式，完全保存32 KB RAM数据并

保持RTC运行 

安全特性 128位AES 

数字接口 UART、SPI、TWI、QDEC 

模拟接口 12位ADC 

其他外设 3 × 32位定时器/计数器，2 × 24位 RTC，PPI，

GPIOTE，温度传感器，WDT、RNG 

温度范围 -40°C 至+ 85°C 

电源 1.7 - 3.6 V LDO 或 DC/DC 

封装选择 2.48x2.46 mm WLCSP28，共10个GPIO 

 
相关产品 

 

nRF52 DK
 

用于nRF52805、nRF52810和nRF52832 SoC的开发板 

nRF5 SDK
 用于低功耗蓝牙、ANT和802.15.4的软件开发工具包 

 

总部：挪威Trondhe im
+47 72 89 89 00

欲了解更多信息
请访问公司网站nordicsemi.com以参阅
有关本产品和其它无线ULP产品的完整产
品规格。

关于Nordic Semiconductor
Nordic Semiconductor 是专业开发ULP
短程无线通信技术的无晶圆厂半导体企
业，在挪威证券交易所上市。

世界各地办事处地点

电话：




